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Bede
potrzebowat
fajnej
obudowy...

| co dalej?

Mamy pomyst na nowe urzadzenie. Wiemy, jaka ma mie¢ funkcjonalnos¢, ale w jakim miejscu
bedzie instalowane? Jaki ma miec¢ ksztait? Czy pomiesci ptytki z uktadami elektronicznymi?
Czy nie bedzie zbyt duza? Czy w razie koniecznosci dodania kolejnych modutow

do urzadzenia, bedzie mozna to zrobi¢ w tatwy i pewny sposob? A co z chiodzeniem

komponentow?

Rozgladamy sig po ofercie firm produkujacych obudowy. Typujemy
serig, ktéra mogtaby pasowac. Prébujemy zaméwi¢ przykladowsq obu-
dowe i okazuje sig, ze jedna sztuka jest trudna do realizacji. Kom-
pletna obudowa sklada sig z kilku elementéw, niektére z nich majg
wiekszg minimalng ilo§¢ zaméwieniowa, czas dostawy sie wydluza.
A my, bedac na etapie projektowania potrzebujemy tylko zobaczy¢ ja
z bliska — sprawdzi¢ spos6b montazu PCB, mozliwosci ich rozmiesz-
czenia, podejscie przewodow w zlgczach, magistrale. Czy mozna
na to znalez¢ jakie§ rozwigzanie?

Producenci uktadéw elektronicznych czesto oferujg tzw. deve-
lopment-kits, dzieki ktérym mozna pozna¢ funkcjonalnos¢ ich pro-
duktéow. Sa to zazwyczaj plytki z zamontowanym procesorem oraz
komponenty niezbgdne do sprawdzenia dzialania w aplikacji. Oka-
zuje sie, ze jest to takze dobre rozwigzanie w przypadku obuddw.

Fotografia 1. Zestaw z obudowa serii BC zawiera komplet terminali
przytaczeniowych
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Zamawiajac konkretny numer katalogowy mozna otrzymaé¢ komplet-
nego przedstawiciela danej serii — obudowe z kompletem zlgcz. Jesli
do tego potrzebujemy plytki uniwersalnej lub Igcznika magistrali
— znajdziemy te elementy w akcesoriach, pod kolejnymi numerami
katalogowymi.

Przykladowo, w ofercie firmy Phoenix Contact mozna znalezé
az 6 zestaw6w deweloperskich pozwalajacych zaznajomic sie z odsta-
wowymi cechami danej serii. Sg to obudowy typu BC, EH, ME-IO,
ME-MAX, ME-PLC oraz UM-BASIC.

Obudowy BC (fotografia 1) sa przede wszystkim idealnym roz-
wigzaniem do wszelkich aplikacji automatyki budynkéw. Ich ksztatt
dopasowany jest do standardowych rozdzielnic budynkowych. Posia-
dajg takze opcjonalne, bardzo wygodne taczniki magistrali pozwala-
jace na automatyczne lgczenie do 16 biegunéw pomiedzy kolejnymi
obudowami (bez kabli, bez wtykow). Dostepne sg w wielu szeroko-
$ciach i wariantach gérnej czesci.

System obudéw EH jest bardzo prosty i uniwersalny. Dwa warianty
wysokosciowe oraz kilka szeroko$ci pozwalajg na duza ré6znorodnosé
zastosowania. Niski wariant miesci sie w rozdzielnicy elektrycznej,
wysoki pozwala na tworzenie juz bardziej rozbudowanych aplika-
cji przemystowych. Dodatkowo mozliwo$¢ zamontowania obudowy
bezposrednio do plaskiej powierzchni a niekoniecznie na szynie DIN
(podobnie jak w obudowach BC) dodatkowo poszerzajg mozliwosci
zastosowania.

Obudowy ME-IO moga sie doskonale sprawdzi¢ w aplikacjach
wymagajacych obslugi bardzo duzej ilosci wejsé/wyjs¢. Na zaledwie
17,5 mm szerokosci zmiesci sig kilkadziesiat przytaczy przewodow.
Dostepna magistrala z mostkiem T-BUS pozwala na integracje z wiek-
szymi obudowami ME-MAX.

Rodzina ME-MAX sprawdzi si¢ w przypadku projektowania urza-
dzen na potrzeby przemystu, instalowanych w duzych szafach. Sze-
roka gama dostepnych wariantéw spetni praktycznie kazda potrzebe,
a ich wysoka jako$¢ oraz niezawodne przylacza gwarantujg pewnosé
dziatania.

ME-PLC to nowatorski system do zaawansowanych aplikacji modu-
towych (fotografia 2). Duze gabaryty (montowane na szynie szeroko-
$ci 10 cm) zapewniajg sporo miejsca na elektronike a zintegrowany
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Fotografia 2. Kompletny zestaw deweloperski obudowy ME-PLC
zawiera takze fragment szyny montazowej. Jest ona znacznie
szersza niz standardowa szyna DIN. Ptytka uniwersalna jest
dostepna jako wyposazenie dodatkowe

system przylaczy pozwala na tatwg wymiane moduléw skracajac
czasy przestojéw serwisowych. 50-biegunowa magistrala zapew-
nia ogromng mozliwoé¢ rozbudowy a dedykowane oddzielne dwa
bieguny zasilajgce pozwalajg zapomnie¢ o problemach zwigzanych
z brakiem mocy (fotografia 3).

Profile UM-BASIC to jedne z najprostszych obudéw, traktowane
sg czasami wrecz jako podstawy umozliwiajace zamontowanie PCB
do szyny DIN. Wystarczy wsung¢ w nie laminat, jego géra moze by¢
dostepna na calej powierzchni lub zosta¢ przykryta fragmentem
pokrywy.

Takie gotowe zestawy znajdujq takze zainteresowanie wéréd hob-
bystow tworzacych jednorazowe autorskie urzadzenia wylgcznie
na wlasne potrzeby. Dos$¢ duze zainteresowanie wida¢ np. w zakresie

Fotografia 3. Wyposazenie dodatkowe do obudowy ME-PLC

to takze mostek magistrali montowany w dnie szyny. Mozna
w nim zastosowac¢ laminat, w ktérym da sie zintegrowac czesé
funkcjonalnosci urzadzenia

automatyki budynkéw przy wykorzystaniu komputeréw jednoptytko-
wych, ktére dzieki odpowiedniemu oprogramowaniu w dos¢ tatwy
sposéb mozna dostosowaé¢ do wlasnych potrzeb. Czgsto po etapie
testowania rozwigzania ,w pajaku” szukaja odpowiedniej, w miare
uniwersalnej obudowy, ktéra pozwoli im na wprowadzenie swojego
projektu na kolejny etap — dobrze dziatajacego, godnego zaufania sys-
temu, zabezpieczonego przed przypadkowym uszkodzeniem. Z che-
cig korzystajg przede wszystkim z uniwersalnych ptytek, na ktérych
mogg fizycznie zrealizowac dang funkcjonalnos¢ bazujac na stworzo-
nym projekcie elektronicznym, bez koniecznosci trawienia i wycina-
nia laminatu.
Gotowe zestawy sa doskonals mozliwoscia na szybki dostep
i sprawdzenie czy dany typ obudéw speini wszelkie potrzeby opraco-
wywanej aplikacji. Warto mie¢ takg mozliwo$¢ rozpoczynajac projekt
nowego urzadzenia, gdyz to wlasnie obudowa ma znaczacy wplyw
na ksztalt ptytki drukowane;.
Piotr Andrzejewski
Product Manager w firmie Phoenix Contact
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